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MEMORTIA DESCRIPTIVA

de una Patente de Introduccion a nombre des
LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-G.m.b.H.,de na-
cionalidad alemans, domiciliade en FRANK-
FURT/MAIN, Theodor-Stern-Kai, 1 ( Alemania)
por: " PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE
AISTADORES DE AFOYO O DE PASAJE CON SUPERFI-
CIE SIN COSTURA".
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El invento se refiere & un procedimiento para la fabri-
cacion de aisladores de apoyo de resina fundida, que tienen una
superficie mejorada en el asvecto eléctrico.

Se sabe que para la fabricacion de aisladores de resina
fundida se emplean moldes compuestos de dos partes, al usar los cua-
les no se pueden evitar trabajos de repaso en log sitiog de cos-
tura, como la eliminacidon de 1a rebabs. Con esto surge el veligro
de que la superficie del aiglador se deteriore y que los sitios re-
mendados pierdan el brillo de su superficie.

La aplicacion de otros recubrimientos al objeto de obte-
ner une superficie sin cogtura y brillante, no ha dadc buenos re-
sultados en general, aparte de que seriasn necesarios otros procesos

adicionales de trebajo para el acabado.
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Segin se ha demostrado por medio de ensayos, se logra

fabricer aisladores de resina fundide con una superficie eléctri-
camente correcta, brillante y sin costure, si de acuerdo con el
invento una manga de lamina ajustade a la forma exterior del ais-
lador, soplada o fabricada por medio de inyeccidén o de un proce-
dimlento similer al materiasl termopléstico, como polietileno, clo-
ruro de polivinilo o un pléstico similer que en relacioén con la
regina actia como medio de separacidn, se introduce en un molde
de fundicion ajustado 2 los contornos del aislador y se llena de
resine para formar el sislador, separandose a continuacion espe-
ciglmente srrancédndolo despuds del endurecimiento de la super-
ficie del aislador.

Al emplearse lamines previcmente configuradas especiel-
mente en forme de mange, se pueden emplear pare la fabricacion de
aisladores moldes de fundicion sencillos y de cualauier +tipo. Los
tratamientos previos y posteriores de las paredes interiores de los
moldes para fundir la resina, tales como se necesitan en los pro-
cedimientos conocidos, se pueden suprimir en el procedimiento de
acverdo con el invento presente, y en particular ya no hace faltae
un alisado fino de la superficie interior del molde. Para la con~
feccion del molde del aislador han resultado Gtiles mangas de plés-—
tico de material termbpldstico, ocomo polietileno, clorurc de poli-
vinilo y otros. Para el proplo molde de fundicidn se pusde emplear
un material cualquiera, por ejemplo madera, yesc o metal.

Para la faobricacidn de los cuerpos de resina fundida se
pueden emplear las conocidas resinas de fundicion a base de epoxi-
resinas, o también otres resines que no reaccionan con las laminas.

4l 1lenar de colede las léminas termoplésticas en forma

de mangse dsntro del molde para le fundicidén de la resina, se
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produce un cuerpo moldeado con la superficie completamente sin
cogtura y que después del endurecimiento de la imase de resina fun-
dida y una vez retirada le lémina en forma de manga, tiene una su-
perficie brillante eléctricamente correcta.

En muchos ¢asos no es necesaria la aplicacion de un re-
cubrimiento especisl con un medio de separacion en la pared inte-
rior de la manga de 1dmina, pero en determinados cesos se pue-
de aplicar adicionalmente un recubrimiento con un medio de sepa-
racion, al objeto de facilitar el desprendimiento de la mange de
lémina de le superficie del aislador. En la mayor{s de los cesos
es suficiente con romper la mange de lémina sobre el cuerpo de re-
gine fundida en un sitio para luego arrancarla de ls superficie del
aislador, ya que el cuerpo moldeado de resina no se adhiere al ma-

terial termopldstico de la lémina.

1l.- Procedimiento para la fabricacidn de aisladores de
apoyo o de pasaje con superficie sin costura por le introduceion
en el molde de fundicidn del aislador de una manga de lémina ajus—
tada a la forma exterior del aislador y por el llenado de la manga
de lémina con resina fundida, caracterizado porque la manga de lé-
mine después del endurecimiento de la resina fundida se retire
de la superficie del aislador, especielmente arrancéndola,

2= "PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE AISLADORES
DE APOYO O IE PASAJE COR SUPERFICIE SIN COSTURA".

Tal como se describe y reivindica en la presente lemoria

Dascriptiva que consta de +tres hojus escritas a méquina por una
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